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Abstract (en)
To make the TRIP (TRansformation Induced Plasticity) band, the band is continuously cast, 1.5-10 mm thick, preferably 1-5 mm thick. Composition
is C 0.5-0.25, (Mn+Cu+Ni) is 0.5-3%, (Si+Al) is 0.1-4%, (P+Sn+As+Sb) is up to 0.1%, (Ti+Nb+V+Zr+rare earths) is up to 0.3%, Cr is below 1%,
as are Mo, V; the balance being iron and impurities. The band is hot-laminated above the steel Ar3 temperature, with a reduction of 25-70% in one
or more passes. The first forced cooling takes place at 5-100 degrees C/s. The band is held at 550-400 degrees C sufficiently long for the bainitic
transformation with a proportion of residual austenite exceeding 5%, whilst avoiding perlite formation. The transformation is interrupted by a second
forced cooling to 400 degrees C. The band is finally wound up, below 350 degrees C. An Independent claim is included for the band of steel so
produced.

Abstract (fr)
L'invention a pour objet un procédé de fabrication de bandes minces en acier de type « TRIP », selon lequel : on coule directement à partir d'acier
liquide une bande d'épaisseur comprise entre 1,5 et 10 mm, préférentiellement 1 à 5 mm, ledit acier ayant la composition (en pourcentages
pondéraux) C% compris entre 0,05 et 0,25, (Mn + Cu + Ni)% compris entre 0,5 et 3, (Si + Al)% compris entre 0,1 et 4, (P + Sn + As + Sb)% inférieur
ou égal à 0,1, (Ti + Nb + V + Zr + terres rares)% inférieur à 0,3, Cr% inférieur à 1, Mo% inférieur à 1, V% inférieur à 1, le reste étant du fer et des
impuretés résultant de l'élaboration ; on effectue un laminage à chaud en ligne de ladite bande à une température supérieure à la température Ar3
dudit acier avec un taux de réduction compris entre 25 et 70%, en une ou plusieurs passes ; on effectue un premier refroidissement forcé de ladite
bande à une vitesse comprise entre 5 et 100°C/s ; on laisse séjourner la bande à des températures comprises entre 550 et 400°C pendant le
temps nécessaire pour que s'y produise une transformation bainitique avec une proportion d'austénite résiduelle supérieure à 5%, tout en évitant
la formation de perlite, puis on interrompt cette transformation par un second refroidissement forcé de ladite bande qui l'amène à une température
inférieure à 400°C ; on effectue un bobinage de ladite bande à une température inférieure à 350°C. L'invention a également pour objet une bande
mince en acier de type « TRIP » susceptible d'être obtenue par le procédé précédent.
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